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行业研究 行业周报 投资评级：推荐 

ASML 二季度财报反应国内半导体设备需求持续增长 

               —通信、电子 20240722 周报 

核心观点  

上周上证指数上涨 0.37%，沪深 300 上涨 1.92%，中信通信指数本周下

跌 2.75%，中信电子指数上涨 0.80%。 

通信方面，新易盛发布 2024 年半年业绩预告，公司预计实现归属于上

市公司股东的净利润 8.1 亿元-9.5 亿元，同比增长 180.89%-229.44%；

扣除非经常性损益后的净利润为 8.096-9.496 亿元，同比增长

185.11%-234.41%。公司是国内少数批量交付运用于数据中心市场的

100G、200G、400G、800G 高速光模块、掌握高速率光器件芯片封装和

光器件封装的企业,目前公司的 800G 产品已实现批量出货，1.6T 光模

块也已经交付客户进行测试，未来将视客户需求进行量产。2024 年第

二季度来自北美大客户的 400G 需求上量速度超出预期，同时公司在降

本增效方面表现突出。随着外部美元相较第一季度略微升值，以及公司

400G 出货量环比大幅提升，公司通过供应链的国产化、工艺的优化整

合，带动盈利能力继续提升。产能方面，截至 2023 年底，公司的泰国

工厂一期已正式投产运营，二期预计在 2024年内建成投产。公司在 2024

年 5 月发布转债预案，预计募集 18.8 亿元，投入项目 24.2 亿元实现产

能扩充。随着下半年公司 800G 产品开始批量出货，以及海外 400G 需求

的延续，单季度盈利有望进一步提升。在 AI需求快速增长下，光模块

升级迭代速度明显加速，随着 800G-1.6T 开始无缝衔接，行业景气度持

续走高，国内光模块厂商受益于采购成本、生产良率、规模优势，以及

对于新技术（硅光/LPO 等）研发，在全球竞争力突出。加之在海外的

产能布局后，行业成长性具备坚实基础，我们对光模块板块继续给予推

荐评级，重点推荐中际旭创和新易盛。 

电子方面，7 月 17日 ASML 发布 2024 年第二季度财报。本季度，ASML

实现净销售额 62 亿欧元，环比增长 18.02%，同比下滑 9.55%；毛利率

为 51.5%，净利润达 16亿欧元，环比增长 28.92%，同比下滑 18.74%。

今年第二季度的新增订单金额为 56亿欧元，其中 25 亿欧元为 EUV 光刻

机订单。ASML 预计 2024 年第三季度的净销售额在 67 亿至 73亿欧元之

间，毛利率介于 50%到 51%。中国大陆已连续四个季度成为 ASML 最大市

场。SEMI 报告指出，中国大陆持续强劲的设备支出以及对 DRAM 和 HBM

的大量投资推动了需求快速提升，中国大陆芯片制造商预计将保持两位

数的产能增长，在 2024 年增长 15%至 885 万（wpm）后，2025 年将增长

14%至 1010 万（wpm），几乎占行业总产能的三分之一。这将有力推动

包括 ASML 在内的国内外半导体设备制造商的增长。尽管 ASML 将 2024

年视为经济复苏的过渡时期，但中国大陆客户继续表现出强有力的支

持。存储芯片与逻辑芯片市场的需求变化，反映了在 AI浪潮之下全球

HBM 严重供不应求，主要内存制造商正持续增加资本投资，扩产 HBM 的

火热态势。2024 年来自逻辑芯片领域的收入将略低于 2023 年，因为客

户们仍在消化 2023 年的新增产能；而在存储芯片领域，2024 年的营收

预计将高于去年，这主要是由于 DRAM 技术制程节点的转变所驱动，以

支持如 DDR5 和 HBM 等先进存储技术。 

我们认为当前在 AI等下游需求推动下，包括 AI 逻辑芯片、HBM 存储需

求持续提升，推动上游设备需求走高，国产半导体设备也有望长期受益。

重点推荐以算力芯片为代表的半导体产业链，包括国内以华为昇腾为代

表的国产 AI 算力芯片在国产替代大背景下加速发展，重点公司包括海

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ab e re  arc ] 研究员： 王树宝 

电话： 010-84183369 

Email： wangshubao@guodu.com 

执业证书编号： S0940522050001 

  

  

  
 



 
行业周报 

 

市场有风险，投资需谨慎                               第 2 页 研究创造价值 

 

光信息、龙芯中科、寒武纪等；同时包括 HBM 和 AI 芯片的先进封装，

重点公司通富微电、长电科技等；其次包括 HBM 和 AI 芯片的上游半导

体设备，重点公司赛腾股份，拓荆科技、中微公司。 

风险提示：市场系统风险，AI需求增长不急预期，行业景气度低于预

期。 

（相关数据来源：Wind，iFind，国都证券整理） 

独立性申明：本报告中的信息均来源于公开可获得资料，国都证券对这些信息的准确性和完整性不做任何保证。分析逻辑基于

作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。 
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 分析师声明 

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和

信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观

点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 
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本报告仅供国都证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的特定客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其

为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任

何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 
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对这些信息的准确性与完整性做出任何保证。在法律许可的情况下，国都证券及其关联机构可能持有报告所涉及的证券

品种并进行交易，也有可能为这些公司提供相关服务。本报告中所有观点与建议仅供参考，根据本报告作出投资所导致

的任何后果与公司及研究员无关，投资者据此操作，风险自负。 

本报告版权归国都证券所有，未经国都证券研究所书面授权许可，任何机构或个人不得对本报告进行任何形式的发

送、发布、复制，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。 

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，国都证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务。 

 

国都证券投资评级 

国都证券行业投资评级的类别、级别定义 

类别 级别 定义 

投资 

评级 

推荐 行业基本面向好，未来 6 个月内，行业指数跑赢综合指数 

中性 行业基本面稳定，未来 6 个月内，行业指数跟随综合指数 

回避 行业基本面向淡，未来 6 个月内，行业指数跑输综合指数 

 

国都证券公司投资评级的类别、级别定义 

类别 级别 定义 

投资 

评级 

强烈推荐 预计未来 6 个月内，股价涨幅在 15%以上 

推荐 预计未来 6 个月内，股价涨幅在 5-15%之间 

中性 预计未来 6 个月内，股价变动幅度介于±5%之间 

回避 预计未来 6 个月内，股价跌幅在 5%以上 

 

 

 


